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第一节 重要提示 

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 

 

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 

 

 

3 公司全体董事出席董事会会议。 

 

 

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 

 

 

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

公司 2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每

10股派发现金红利14.3627元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为170,784,280股， 预计

派发现金红利245,292,337.84元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间

，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 

 

第二节 公司基本情况 

1 公司简介 

公司股票简况 

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 

A股 上海证券交易所 斯达半导 603290 / 

 

 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 张哲 李君月 

办公地址 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号 

电话 0573-8258 6699 0573-8258 6699 

电子信箱 investor-relation@powersemi.com investor-relation@powersemi.com 

 

2 报告期公司主要业务简介 

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为计算机、通信和

其他电子设备制造业，行业代码为“C39”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（2017 年

修订）》（GB/T4754-2017），公司所属行业为半导体分立器件制造，行业代码为“C3972”。 



半导体分立器件与集成电路共同构成半导体产业两大分支，近年来，半导体分立器件占全球

半导体市场规模的比例基本稳定维持在 18%-20%之间。 

功率半导体器件是半导体分立器件的重要组成部分，主要用于电力设备的电能变换和电路控

制，是进行电能处理的核心器件，弱电控制与强电运行间的桥梁,细分产品主要有 IGBT、MOSFET、

BJT 等。随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切，功率半导体器件已从传统的工业控制和 4C

（通信、计算机、消费电子、汽车）领域迈向新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频

家电等诸多产业。功率半导体的发展使得变频设备广泛的应用于日常的消费，促进了清洁能源、

电力终端消费、以及终端消费电子的产品发展。根据 Omida 的数据显示，2022 年全球功率半导

体市场规模为 481 亿美元，预计 2024 年市场规模将达到 532 亿美元；其中，2022 年中国功率半

导体市场规模为 191 亿美元，中国是全球最重要的功率半导体市场之一。 

IGBT 是目前发展最快的功率半导体器件之一。据 YOLE 数据显示，2021 年 IGBT 的市场规模为

63 亿美元，受益于新能源汽车、新能源、工业控制等领域的需求大幅增加，预计 2027 年全球 IGBT

市场规模将达到 93 亿美元。中国是全球最大的 IGBT 市场，约占全球 IGBT 市场规模的 40%。根据

集邦咨询预测，到 2025 年，中国 IGBT 市场规模将达到 522 亿人民币，年复合增长率达 19.11%，

是细分市场中发展最快的半导体功率器件。 

近年来，以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等材料为代表的化合物半导体因其宽禁带、高饱和

漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而饱受关注。其中碳化硅功率器件受下游新能源汽车等

行业需求拉动，市场规模增长快速。根据 IHS 数据，受新能源汽车行业庞大的需求驱动，以及光

伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升的影响，预计到 2027 年碳化硅功率器件的市场规

模将超过 100 亿美元，2018-2027 年的复合增速接近 40%。 

 

(一) 主要业务、主要产品及其用途 

公司主营业务是以 IGBT 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。公司总部位

于浙江嘉兴，在上海和欧洲均设有子公司，并在国内和欧洲均设有研发中心。 

公司长期致力于 IGBT、快恢复二极管等功率芯片的设计和工艺及 IGBT、MOSFET、SiC 等功率

模块的设计、制造和测试，公司的产品广泛应用于工业控制和电源、新能源、新能源汽车、白色

家电等领域。2022 年，IGBT 模块的销售收入占公司主营业务收入的 82.92%，是公司的主要产品。 

IGBT 作为一种新型功率半导体器件，是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的

产品，是工业控制及自动化领域的核心元器件，其作用类似于人类的心脏，能够根据装置中的信

号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等，以实现精准调控的目的。因此，IGBT 被称为

电力电子行业里的“CPU”，广泛应用于新能源、新能源汽车、电机节能、轨道交通、智能电网、航

空航天、家用电器、汽车电子等领域。 

（二）经营模式 

    公司坚持以市场为导向，以技术为支撑，通过不断的研发创新，开发出满足客户需求的具有

市场竞争力的功率半导体器件，为客户提供优质的产品和技术服务。 

    公司产品生产环节主要分为芯片和模块设计、芯片外协制造、模块生产三个阶段。 

    阶段一：芯片和模块设计。公司产品设计包含 IGBT 芯片、快恢复二极管等功率芯片的设计和

功率模块的设计。本阶段公司根据客户对功率芯片关键参数的需求，设计出符合客户性能要求的

芯片；根据客户对电路拓扑及模块结构的要求，结合功率模块的电性能以及可靠性标准，设计出

满足各行业性能要求的功率模块。 

    阶段二：芯片外协制造。公司根据阶段一完成的芯片设计方案委托第三方晶圆代工厂如华虹、

积塔等外协厂商外协制造自主研发的芯片，公司在外协制造过程中提供芯片设计图纸和工艺制作

流程，不承担芯片制造环节。 

    阶段三：模块生产。模块生产是应用模块原理，将单个或多个如 IGBT 芯片、快恢复二极管等



功率芯片用先进的封装技术封装在一个绝缘外壳内的过程。由于模块外形尺寸和安装尺寸的标准

化及芯片间的连接已在模块内部完成，因此和同容量的器件相比，具有体积小、重量轻、结构紧

凑、可靠性高、外接线简单、互换性好等优点。本阶段公司根据不同产品需要采购相应的芯片、

DBC、散热基板等原材料，通过芯片贴片、回流焊接、铝线键合、测试等生产环节，最终生产出

符合公司标准的功率模块。公司主要产品 IGBT 模块集成度高，内部拓扑结构复杂，又需要在高电

压、大电流、高温、高湿等恶劣环境中运行，对公司设计能力和生产工艺控制水平要求高。 

公司销售主要采取直销的方式进行销售，根据下游客户的分布情况，除嘉兴总部外在全国建

立了多个销售联络处，并于瑞士设立了控股子公司斯达欧洲，负责国际市场业务开拓和发展。 

 

 

3 公司主要会计数据和财务指标 

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 

单位：元  币种：人民币 

 
2022年 2021年 

本年比上年 

增减(%) 
2020年 

总资产 7,127,757,651.12 5,522,047,609.02 29.08 1,424,680,778.50 

归属于上市公

司股东的净资

产 

5,737,872,812.77 4,997,248,110.64 14.82 1,158,962,551.13 

营业收入 2,705,498,415.90 1,706,643,165.69 58.53 963,003,026.98 

归属于上市公

司股东的净利

润 

817,642,889.48 398,382,971.15 105.24 180,682,635.94 

归属于上市公

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润 

762,356,894.52 378,076,385.13 101.64 155,413,625.83 

经营活动产生

的现金流量净

额 

668,352,866.50 356,710,871.68 87.37 -125,565,991.58 

加权平均净资

产收益率（%） 
15.30 24.71 

减少9.41个百分

点 
17.31 

基本每股收益

（元／股） 
4.79 2.48 93.15 1.15 

稀释每股收益

（元／股） 
4.78 2.47 93.52 1.15 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 报告期分季度的主要会计数据 

单位：元  币种：人民币 



 
第一季度 

（1-3 月份） 

第二季度 

（4-6 月份） 

第三季度 

（7-9 月份） 

第四季度 

（10-12 月份） 

营业收入 542,492,302.21 611,633,871.97 720,063,194.68 831,309,047.04 

归属于上市公司股东的

净利润 
151,247,874.52 195,296,326.86 243,628,850.62 227,469,837.48 

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益后的

净利润 

144,673,769.00 186,857,152.55 213,500,266.67 217,325,706.30 

经营活动产生的现金流

量净额 
259,242,885.93 81,618,465.82 185,249,907.85 142,241,606.90 

 

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 

□适用  √不适用  

4 股东情况 

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 

 

单位: 股 

截至报告期末普通股股东总数（户） 170,784,280 

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 170,801,180 

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 

前 10名股东持股情况 

股东名称 

（全称） 

报告期内增

减 

期末持股数

量 

比例

(%) 

持有有限售

条件的股份

数量 

质押、标记或

冻结情况 股东 

性质 股份 

状态 
数量 

香港斯达控股有限公

司 
0 71,266,800 41.73 71,266,800 无 

  境外

法人 

浙江兴得利纺织有限

公司 
-1,634,699 22,238,201 13.02 0 无 

  境内

非国

有法

人 

香港中央结算有限公

司 
8,389,938 17,399,939 10.19 0 未知 

  
其他 

嘉兴富瑞德投资合伙

企业（有限合伙） 
0 8,684,964 5.09 8,684,964 无 

  境内

非国

有法

人 

招商银行股份有限公

司－银河创新成长混

合型证券投资基金 

4,090,900 4,090,900 2.40 0 未知 

  境内

非国

有法



人 

全国社保基金四一六

组合 
1,699,384 1,699,384 1.00 0 未知 

  境内

非国

有法

人 

中国建设银行股份有

限公司－华夏国证半

导体芯片交易型开放

式指数证券投资基金 

445,810 1,250,567 0.73 0 未知 

  境内

非国

有法

人 

挪威中央银行－自有

资金 
331,599 1,189,341 0.70 0 未知 

  境外

法人 

天安人寿保险股份有

限公司－传统产品 
425,360 1,125,324 0.66 0 未知 

  境内

非国

有法

人 

铭基国际投资公司－

MATTHEWS   ASIA 

FUNDS（US） 

-345,500 1,022,015 0.60 0 未知 

  
境外

法人 

上述股东关联关系或一致行动的说

明 

公司未知前十大持有无限售条件的股东之间是否存在关联

关系 

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明 
无 

 

 

 

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 

√适用  □不适用  

 

 



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 

√适用  □不适用  

 

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 

□适用 √不适用  

5 公司债券情况 

□适用 √不适用  

第三节 重要事项 

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。   

报告期内，公司实现营业收入 270,549.84 万元，较 2021 年同期增长 58.53%，在各应用行业实

现稳步增长，特别是新能源行业增幅达到 154.81%，保持了良好的增长势头。公司实现归属于上

市公司股东的净利润 81,764.29 万元，较 2021 年同期增长 105.24%。 

 

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。 

□适用  √不适用  

 

 


